Guia docente 2008/2009

Plan 304 Ing.Tec.Telec Esp Sist Electronicos
Asignatura 44443 DISENO ELECTRONICO CON ORDENADOR
Grupo 1

TEMA 1: DISENO DE CIRCUITOS ASISTIDO POR ORDENADOR.

TEMA 2: DISENO ELECTRONICO ASISTIDO POR ORDENADOR.
TEMA 3: CAPTURA DE ESQUEMAS.

TEMA 4: SIMULACION DE CIRCUITOS.

TEMA 5.- FABRICACION DE CIRCUITOS IMPRESOS.

TEMA 6: DISENO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO.

TEMA 7: DISPOSITIVOS LOGICOS PROGRAMABLES.

TEMA 8: DISENO COMPLETO DE UNA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO

- Manejar un programa de disefio electrénico asistido por ordenador, como herramienta para el disefio, la simulacién y
la implementacidn de circuitos electronicos.

- Conocer las caracteristicas, tipos y procesos de fabricacion de los circuitos impresos.

- Comprender la metodologia de disefio de circuitos digitales, empleando dispositivos I6gicos programables.

TEMA 1: DISENO DE CIRCUITOS ASISTIDO POR ORDENADOR.

1.1.- Especificaciones iniciales.

1.2.- Captura de esquemas.

1.3.- Simulacion funcional.

1.4.- Disefio de la placa de circuito impreso..
1.5.- Ficheros de fabricacion.

1.6.- Puesta a punto del prototipo.

1.7.- Documentacion del disefio.

TEMA 2: DISENO ELECTRONICO ASISTIDO POR ORDENADOR.

2.1.- Presentacion del programa.
2.2.- Captura de Esquemas.
2.3.- Simulacioén.

2.4.- Disefio de PCB's.
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TEMA 3: CAPTURA DE ESQUEMAS.

3.1.- Configuracién del programa.
3.2.- Realizacion de un esquema.
3.3.- Otras funciones.

TEMA 4: SIMULACION DE CIRCUITOS.

4.1.- Dispositivos analégicos.

4.2.- Andlisis estandar.

4.3.- Simulacion del comportamiento del circuito.
4.4.- Representacion gréfica de resultados.

4.5.- Analisis secundarios.

4.6.- Editor de simbolos.

4.7.- Editor de estimulos.

4.8.- Simulacion digital.

TEMA 5.- FABRICACION DE CIRCUITOS IMPRESOS.

5.1.- Definicién de Circuito Impreso.
5.2.- Tipos de Circuito Impreso.
5.3.- Soldadura de componentes.
5.4.- Métodos de soldadura.

TEMA 6: DISENO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO.

6.1.- Configuracién del programa.
6.2.- Realizacion de una placa.
6.3.- Generacion de documentacion.

TEMA 7: DISPOSITIVOS LOGICOS PROGRAMABLES.

7.1.- Introduccion a los PLDS.

7.2.- Introduccién al disefio con Warp2.

7.3.- Implementacion de las funciones logicas bésicas.

7.4.- Ejercicios practicos de disefio de circuitos digitales utilizando dispositivos l6gicos programables.

TEMA 8: DISENO COMPLETO DE UNA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO.

8.1.- Disefio de un circuito concreto.

8.2.- Captura de esquemas.

8.3.- Simulacién de cada parte.

8.4.- Disefio de la placa de circuito impreso.

8.5.- Realizacion fisica de la placa disefiada.

8.6.- Puesta a punto y comprobacion de su funcionamiento

Evaluacion del trabajo practico. Exadmenes ordinario y extraordinario.
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- Circuitos Impresos. Ramiro Alvarez Santos. Ed. Ciencialll. Coleccidn Tecnologia Microelectrénica.

- GONZALEZ CALABUIG, J. y RECASENS BELLVER, M. A. Circuitos Impresos: Teoria Disefio y Montaje, Pararinfo,
1997.

- VHDL for programmable logic, Kevin Skahill. Addison-Wesley.

- VHDL: Lenguaje para sintesis y modelado de circuitos. F. Pardo y J.A. Boluda. Ed. Ra-ma.

- Libros y manuales referentes al programa de disefio utilizado.
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